三轴驱动集成模块设计需求
1、同时做硬件设计和嵌入式软件
2、硬件能画原理图、PCB layout，懂电机驱动电路（H桥、MOSFET、隔离）
3、会写MCU底层驱动，能写电机控制算法（PID、位置闭环），UI界面
4、做过类似项目：多轴电机控制、传感器采集、人机界面
5、设计需求：
1、硬件机构参考下图，需求是将每个动子做模块化集成；
2、每个动子所含器件：1个直线电机动子、1个升降电机+编码器、1个旋转电机+编码器、1个压力传感器、1个磁栅尺、1块LED触摸屏、4个光电开关、1个电磁铁抱闸、1个CMOS摄像头、1颗LED照明；
3、直线电机驱动，输出电流在6A，控制性能达到达到高创，定位精度：0.002mm;重复定位精度0.001mm;
4、磁栅尺协议：BiSS-C  26位；
	5、伺服旋转电机，开发控制板直接驱动伺服电机（兼容：汇川MS1H4系列   绝对值电池记忆  400w电机  带刹车   200W不带刹车）;
	6、主卡支持通用 ModBusTCP 通讯格式，网线接口;
7、预留2路0~10V模拟电压输入接口；
8、符合安规标准和EMC要求；
9、提供底层驱动，UI界面及顶层控制逻辑可采用文件重构；
10、系统稳定，存在断电风险；
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